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2022 年 6 月 23 日投资者关系活动记录表 

                                          编号：2022-003 

投资者关系活

动类别 

 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

√其他 （电话会议） 

参与单位名称

及人员姓名 

中金公司——李学来、江磊 

麦格理投资公司——金诗诗 

时间 2022年 6 月 23日 

地点 江苏南大光电材料股份有限公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 
董事会秘书苏永钦、证券事务代表周丹 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答： 

1、问：公司 MO 源业务的主要应用领域？未来增长点？ 

答：MO 源产品主要用于生产 LED 外延片。近年来，MO 源逐渐进

入新一代太阳能电池领域如非晶硅薄膜太阳能电池、砷化镓太阳能电

池等；在相变存储器、半导体激光器、射频集成电路芯片等其他高科

技领域也逐步开展应用。 

公司作为全球主要的 MO 源生产商，除了在 LED 领域保持稳定的

市场份额外，通过技术创新不断优化产品结构和客户结构，逐步进入

第三代半导体、IC及光伏领域。 

未来，在 LED领域，高品质照明前景和智能化需求推动行业继续

增长，Mini LED 和 Micro LED 的技术趋于成熟，也给 MO 源带来新的

发展机遇。此外，第三代半导体和新一代太阳能电池为 MO 源带来了

新的应用场景，将给 MO源行业的发展带来新的动力。 



2、问：公司氢类电子特气的应用领域？收入占比？ 

答：公司氢类电子特气主要包括磷烷、砷烷等，是半导体、LED、

光伏、航天和国防事业的关键原材料。其中磷烷是半导体器件制造中

的重要 N型掺杂源，其可用于多晶硅化学气相沉淀、外延 GaP材料、

离子注入工艺、MOCVD 工艺、磷硅玻璃钝化膜制备等工艺中。砷烷主

要用于外延硅的 N型掺杂、硅中的 N型扩散、离子注入、生长砷化镓

和磷砷化镓。目前公司氢类电子特气收入约占销售总额的 20%。 

3、问：公司氟类电子特气的应用领域？收入占比？ 

答：公司氟类电子特气产品主要有三氟化氮和六氟化硫。含氟电

子特气是应用于微电子工业（如集成电路、平板显示、太阳能薄膜等）

的一种优良等离子蚀刻和清洗材料，其中三氟化氮广泛用于大规模集

成电路、平板显示、薄膜太阳能的生产制造，六氟化硫广泛应用于输

配电及控制设备行业，高纯六氟化硫可用于半导体材料的干法刻蚀清

洗。目前公司氟类电子特气收入约占销售总额的 55%。 

4、问：公司在前驱体、电子特气方面的发展战略和目标？ 

答：公司的战略目标是为用户提供更安全、经济、绿色的高品质

电子材料，成为国内一流，具有国际竞争力的电子材料公司。培养全

球产品服务单项冠军，是公司抢抓全球供应链调整机遇，深耕半导体

材料产业链的基本战略。 

公司 MO源业务经过二十多年的发展，已在国内市场处于领导地

位，技术全面达到国际先进水平。2021年，公司凭借在 MO源和离子

注入气体等方面突出的技术优势和市场占有率，获评国家工业和信息

化制造业“单项冠军”示范企业，赢得了国家、社会和资本市场的认

可。 

下一步，公司将在布局日益成熟的先进前驱体、电子特气业务中，

选取一到两个切入点，打磨技术，抢占市场，打造新一代“单项冠军”

产品，全面提升公司核心竞争力和可持续发展能力。 

5、问：ArF 光刻胶的验证进展情况？ 



答：目前公司 ArF光刻胶的验证工作正在多家下游主要客户稳步

推进，且针对同一客户的不同需求开发了不同的产品，以满足下游客

户的多样化需求。光刻胶是客制化产品，技术含量高，验证周期长。

公司正抓紧推进产品验证和市场拓展工作，争取早日实现规模销售。 

6、问：公司如何应对原材料价格的波动？ 

答：公司一直注重加强供应链管理，过去一段时间，确实面临原

材料价格上涨的压力。针对这一情况，公司一手抓管理，降成本，一

手抓技术创新，提高良率和品质。同时，公司所处行业的相关产品价

格稳中有升，在一定程度上对冲了原材料价格上涨带来的不利影响。

公司将继续努力做好成本控制，提升生产效率，稳定产品的毛利率水

平。 

7、问：公司各类业务板块的协同性？  

答：首先是技术协同。公司深耕半导体材料领域，通过技术积累

及创新，在材料合成、纯化、分析、封装、储运及安全操作等方面均

已经达到领先水平。公司三大关键半导体材料在技术链上具有内在的

客观联系，各类产品在生产工艺、分析测试等方面有一定的相似性，

公司现有的技术资源能在各业务板块充分发挥协同作用。 

其次是客户协同。公司产品多应用在信息技术领域，客户群体具

有强大的同源性。通过加强客户研究和市场协同，充分发挥业务共享

优势，实现 LED、LCD、IC 和第三代半导体领域的相互渗透，为客户

提供多品种、高品质、大规模和好服务的系列产品，从而提升市场份

额，提高市场竞争力。 

第三是管理协同。半导体行业是对品质、安全高要求的行业，生

产过程对安全措施和品质保障的管理必不可少。公司二十多年的产业

化经验，为各业务板块的发展提供了强大的安全、品质管理体系支撑。 

附件清单 无 

日期 2022年 6 月 23日 

 


